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成果摘要： 

晶圆激光标刻机（Wafer Backside Laser Marking System）通过激光聚焦能源在晶片的背部bare silicon使之聚变，形

成了高度少于0.3mm，深度少于5um的标记；采用了最新的高精度线性位置确认和电机减震器，来达到光刻的高精度

要求；依据半导体晶圆的生产要求，在传送晶片的过程中，采用了美国先进的机器手，解决了静电干扰及灰尘的沾染问

题。该项目在国内首次采用激光光刻设备，在晶圆(wafer)背面，形成了高精度的永久性的标记，突破了国内视觉系统的

瓶颈，实现了对光刻标记结果的优劣筛选。产品具有传输频率高、高密度、低损耗、无尘埃等一系列优异性能。 
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